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W ¦ R T H    E L E K T R O N I K

Auf¿hrung: EINPRESSTECHNIK 
Oberflªche: gal. Cu/Ni2 Ag 4 passiviert
Mitgeltende Unterlagen f¿r Bohrbild: B-RM254-ET-a
Gewicht: 30,31g
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulªssig!
Technische  nderungen vorbehalten!

Execution:  PRESS FIT              
surface/coating Plating: 
                         gal. Cu/Ni2 Ag4 passivated
PC Board Patterns see: B-RM254-ET-a
weigth: 30,31g
Surface imperfections due to electro  
plating processing permitted!
Technical subject to change!
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Powerelement Stift D8,0
vollflªchig, RM2.54, (5x), 16-er
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